Lenovo.

Lenovo ThinkSystem SR650 V3 serveur Rack (2 U) Intel®
Pentium® 4410Y 1,5 GHz 64 Go DDR5-SDRAM 1100 W

Marque : Lenovo

Nom du produit : SR650 V3

Famille de produit:
ThinkSystem

Code produit: 7D76A034EA

Lenovo ThinkSystem SR650 V3. Famille de processeur: Intel® Pentium®, Fréquence du processeur: 1,5
GHz, Modele de processeur: 4410Y. Mémoire interne: 64 Go, Type de mémoire interne: DDR5-SDRAM.
Alimentation d'énergie: 1100 W, Alimentation redondante (RPS). Type de chassis: Rack (2 U)

Processeur

Fabricant de processeur *
Famille de processeur *
Modele de processeur *
Fréquence du processeur *

Nombre de coeurs de processeurs

Mémoire cache du processeur
Nombre de processeurs installés
TDP configurable vers le bas

Nombre max. de processeurs SMP

Type de bus

Mémoire

Mémoire interne *

Type de mémoire interne *
Emplacements mémoire
ECC

Fréquence de la mémoire
Mémoire interne maximale *

Support de stockage
Support RAID *

Echange a chaud

Lecteur optique *

Graphique

Carte graphique intégrée
Famille d'adaptateur graphique
intégré

Modele d'adaptateur graphique
inclus

Taille de la mémoire vidéo

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN
(RJ-45) *
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Intel® HD Graphics

Intel® HD Graphics 615
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Connectivité
Quantité de Ports USB 2.0

Lenovo.
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Quantité de ports de type A USB 3.2 3

Gen1(3.1Genl)
Nombre de ports VGA (D-Sub)

Design
Type de chassis *
représentation / réalisation

Gestion de la performance

Puce TPM (Trusted Platform Module)

Version de la puce TPM (Trusted
Platform Module)

Logiciel

Systémes d'exploitation
compatibles *

1

Rack (2 U)

XClarity Controller Platinum
v

2.0

Microsoft Windows Server, Red Hat

Enterprise Linux, SUSE Linux
Enterprise Server, VMware ESXi,
Ubuntu Server

Caractéristiques spéciales du processeur

Configuration CPU (max)

Version de la technologie de
réponse Intel®ligente Intel®

Version SIPP (Intel® Stable Image

Plateforme Program)

Version de la technologie de clé de

sécurité Intel®
Version Intel® TSX-NI

Puissance
Alimentation redondante (RPS) *
Alimentation d'énergie *

Nombre de blocs d'alimentation
redondants pris en charge

Poids et dimensions

Largeur
Profondeur
Hauteur

1
1,00

0,00

1,00
0,00

1100 W

445 mm
766 mm
87 mm
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